CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material Propiedades Calidad (m)lnﬁin) (nz:;) (;ﬁq) (mm/tjziente) Modo de corte
K Fundicion gris Resi;;ir;icéiala MB4120 1000 <0.8 DC <05 0.07 Corte en seco
<350MPa (700—1300) (0.05—0.15)
N <0.2 DC (0_23'30)
Si<5% | bas0 (200%)5—039000) <05 DC (o.fsi'g.s) (0.0%380.2) rgfﬂ;‘ir%ﬁ?e
<0.8 DC (0.553'30)
<0.2 DC (O.Ssi.g.O)
5% <Si<10% | YEN (200%)5—03000) <0.5 bC (0.23'5.5) (0.0%380.2) rgfcr)igzrg?]?e
<0.8 DC (0.25'3.0)
Aleacion de aluminio
<0.2 DC (0.23'2.0)
10% < Si< 16% | mo (4032%00) <0.5 DC (0.23'3.5) (0.0%0—80.2) refigerante
<0.8 DC (0.23'2.0)
<0.2 DC (0.23'39.0)
Siz15% | mbaasp (40(?3%00) <0.5 DC (o;igs) (0.0%380.2) rgf(r)ingg%rt]e
<0.8 DC (0_233_0)

Nota 1) Ajuste la profundidad de corte en funcién de la anchura de corte.
Nota 2) Cuando se utiliza la placa de filo largo, por favor, seleccione las condiciones en funcién de la profundidad de corte (ap) sin la altura
de la pared.





